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Wieder eine Auszeichnung für ETEC

iF material award für Kompaktkrümmer
Wieder eine Auszeichnung für ein Produkt von ETEC: Der neue Kompaktkrümmer erhält für 2008 einen iF material award. Die Auszeichnung und Ehrung findet anlässlich der Hannover Messe am Eröffnungstag (21. April 2008) statt. Ob der Kompaktkrümmer die Auszeichnung sogar in Gold erhält, wird erst am 21. April bekannt gegeben.
Wesentliche Kriterien für die Jury, ein Produkt mit dem iF material award auszuzeichnen, sind Innovation, Kreativität, Ausarbeitungstiefe und Entwicklungspotential. Der Kompaktkrümmer von ETEC erlaubt erstmals in Rohrleitungssystemen Verschleißschutz mit Hochleistungskeramik auch in engsten Krümmungen. Mit dem Kompaktkrümmer sind Radien kleiner 500 Millimeter machbar.
Bereits 2007 war mit dem Keramiknoppen-Spursystem für Ski-Schanzen eine Innovation von ETEC mit dem iF material award ausgezeichnet worden.

Weltweit bekannt geworden ist iF durch den seit 1954 jährlich ausgerichteten "iF design award". Er zählt zu den bedeutensten Designwettbewerben der Welt. Wer im "iF product design award", im "iF communication design award" oder im "iF material award" von der jeweils fachkundigen, internationalen Jury das begehrte iF Label erhält, gehört zu den besten seiner Branche.

ETEC bietet weltweit technologisch führende Lösungen für den industriellen Verschleiß- und Korrosionsschutz auf der Basis von Hochleistungskeramik und keramische Komponenten für den ballistischen Schutz an.
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